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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Fraunhofer-Institut fiir Lasertechnik ILT ist es in Zusammenarbeit mit Projektpartnern gelungen,
ein neuartiges industrielles Fertigungsverfahren zu entwickeln. Es ermdglicht kostenglinstige FR4-Leiterplattensubstrate jetzt auch in der
Leistungselektronik, zum Beispiel in Elektromotoren, anzuwenden. Scientists at the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, in
collaboration with project partners, have succeeded in developing a novel industrial manufacturing process. It now enables low-cost FR4 circuit
board substrates to be used in power electronics, for example in electric motors.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermaRigter Preis4,39 €

470 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwsSt.: 0,31 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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